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粘着接触滞后模型
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‘有实验穿

, r
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随着微电子机械系统 (M EM S) 和纳电子机械系统 (N E M S) 的发展
,

微纳尺度下

的粘着接触问题变得越发重要
。

许多 M EM S 器件的制备和运行都表明粘着接触是引起

失效的主要因素
,

同样粘着接触也是影响纳尺度物体力学行为的重要因素
。

在粘着接触

中
,

接触滞后是
一

个普遍存在的现象
。

所谓接触滞后
,

就是在粘着接触中
,

使两个粘着

接触表面分离所做的功在 般情况 卜不能完全从使两表面重新接触过程中恢复
。

接触滞

后的研究
,

对于理解许多粘着现象
,

表面的物理化学特性
,

接触分离过程的能量耗散
,

接触角滞后以及 与摩擦有关的一些机制都有非常重要的意义
。

Jo hns o n 假设了在接触分

离过程中有
一

部分弹性能被耗散
,

给出了能量释放率与粘着功之间的形式表达
,

作者通

过考察不同接触模型的能量释放率
,

给出了外部载荷与接触半径之间的解析关系
。

1 0 1


